【附件4】

107年度科技部「矽光子及積體電路」專案研究計畫
核心技術之成果指標說明表
	年度  

項目
	第一年
	第二年
	第三年
	第四年

	1-1. 光電系統晶片的功能
	
	
	
	

	1-2. 光電系統晶片的量化規格
	
	
	
	

	2.
積體化光電元件種類數目及元件數目
	
	
	
	

	3.
創新的矽光子元組件(toolbox elements) 種類與數目
	
	
	
	

	4-1.
產學研共同參與研究的合作模式(計畫共同研究或出資，請就個別合作單位分別說明)
	
	
	
	

	4-2.合作單位數目、企業配合款與技轉金等
	
	
	
	

	5.
發明專利數與學術論文數
	
	
	
	

	6.
	
	
	
	


＊填表注意事項：除上述5項指標外，可額外自訂增加其他合理指標，自行往下增加。
